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就業機構基本資料表:填表日期   113  年  03  月  22  日 

公司名稱 晶成材料股份有限公司 

負責人 劉明怡 統一編號 90467371 

聯絡人 
潘聖得 (分機2006) 

姜智欽 (分機2003) E-mail 
joy.pan@jingcheng-crystal.com 

聯絡人電話 03-212-8833 terry.chiang@jingcheng-crystal.com 

就業地點 桃園市蘆竹區南山路一段108巷2號 

公司簡介 

  晶成材料是由一群具有化合物晶體生產經驗團隊組成，有多年 SiC的生產開

發經驗，自主開發設計熱場及晶體生長技術。 

  6吋 N型 SiC晶錠是我們的主力產品，為功率半導體，新能源汽車，快速充電

樁以及5G通訊等先進領域提供高品質、高穩定度的前端材料。 

  本公司將扮演產業重要材料供應商，積極擴增產能以因應市場需求，並著眼

於全球電動車/5G市場，成為 SiC產業的領導者。 

甄選方式 實體/視訊面試，如有必要將進行複試 

輪班 
█否 工作 8 時(午休另計) 

□是 做  休   
加班時間 

█否 以實際情況提出申請 

□是 每週    時 

系別 工作項目內容 名額 薪資 需求條件或專長 備註 

不限 
(工程、電機資

訊相關科系佳) 

應徵職務: 

資材工程師 

 

1.生產計劃、排

程、開立工單、

發料、成品/半成

品入庫 

2.庫存品物料請

購、原物料驗收

及入庫、退料、

倉庫管理、盤

點、稽核 

3.彙整每月生產

數據，依照訂單

進行出貨、包裝

作業 

4.資材相關文件

建立、撰寫及控

管 

1名 
█有   面議 

 
無 
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不限 
(資訊相關科系

佳) 

應徵職務: 

資訊工程師 

 

1. 熟悉鼎新 ERP 

TIP TOP GP程式

撰寫、流程規劃

及維護 

2.具4GL程式開發

經驗 

3.熟悉電子簽核

系統 

4.具網站管理與

開發經驗 

5.具門禁考勤系

統維護經驗 

7.總務事項處理 

8.主管交辦事項 

1名 
█有   面議 

 
無  

公司福利 

交通津貼 伙食津貼 宿舍 勞保 健保 
意外險 

(團保) 
勞退 其他 

□  免費 

█不提供 

█  提供 

□不提供 

□提供 

█不提供 

█有 

□無 

█有 

□無 

█有 

□無 

█有 

□無 

 

 

 ＊配合個資法的實行，請留公司的聯絡電話及E-mail ，謝謝~ 

 ＊薪資未達"4萬"之職缺，依相關規定不可填寫"面議"，表格若不夠填寫，請自行增列，謝

謝。 

 


